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参会心得体会
1. 了解到SiC相关材料最前沿的研究，对自己和本人团队的学术发展和科研有这很大的意义和影响；
2. 学到了许多专业相关的知识与技术，也进一步锻炼了英语口语，对于当前国际上前沿的研究方向及方法内容有了一定的了解；
3. 开阔了自己的眼界，认识许多杰出的研究学者，获得了更广泛的思路，拓展了研究的广度和深度。
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会议报告题目
Laser Effect of SiC whiskers on the microstructure and thermal conductivity of carbon foam 
碳化硅晶须对柔性碳泡沫微观结构与导热系数的影响
会议报告摘要
本文介绍了利用碳化硅晶须化学气相沉积(CVD)对超轻柔性碳泡沫进行改性的方法。采用扫描电镜(SEM)和激光闪速扩散法研究了碳化硅晶须对碳泡沫组织和导热性能的影响。结果表明,碳泡沫内大孔(~ 30μm)被随机分布的SiC晶须分割。随着催化剂浓度降低，SiC晶须的直径逐步减小，使碳泡沫内部形成一个均匀分布的细密孔隙 (4~6μm)结构。当温度超过200℃时，SiC晶须增强的碳泡沫校相较于原始碳泡沫具有更好的绝热性能。
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